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（百万円未満切捨て） 
１．平成 27 年５月期第 1 四半期の業績（平成 26 年６月 1 日～平成 26 年８月 31 日） 
 
(1) 経営成績（累計）                                                         （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27 年５月期第 1 四半期 11,038 △2.9 728 2.0 772 11.6 500 19.7
26 年５月期第 1 四半期 11,373 △8.1 714 2.4 692 3.7 418 3.6

 

 
１株当たり 

四半期純利益 
潜在株式調整後 

１株 当 たり四 半 期 純 利 益

 円  銭 円  銭

27 年５月期第 1 四半期 14.96 － 
26 年５月期第 1 四半期 12.50 － 

 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

27 年５月期第 1 四半期 70,655 53,143 75.2 
26 年５月期 68,617 53,023 77.3 

（参考）自己資本    27 年５月期第 1 四半期  53,143 百万円     26 年５月期  53,023 百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金 
 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 
26 年５月期 － 12.00 － 12.00 24.00 
27 年５月期 －   

27 年５月期(予想)  12.00 － 12.00 24.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 

 
３．平成 27 年５月期の業績予想（平成 26 年６月 1 日～平成 27 年５月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

第２四半期(累計) 22,500 2.0 1,410 10.0 1,450 10.6 890 11.6 26.58
通  期 45,000 5.4 2,660 10.1 2,700 10.5 1,570 11.4 46.89

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

 

業績予想欄については、上場会社各社の実情に応じて、開示対象項目や開示対象期間の追加又は削除、開示形式の変更を行うことが可能です。 

 



 

 
※ 注記事項 

 

（1） 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 
 

 

（2） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有 

② ①以外の会計方針の変更 ： 無 

③ 会計上の見積りの変更 ： 無 

④ 修正再表示 ： 無 
 

(注) 詳細は【添付資料】３ページ「(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 
 

 

（3） 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 27 年５月期１Ｑ 35,497,183 株 26 年５月期 35,497,183 株

② 期末自己株式数 27 年５月期１Ｑ 2,016,089 株 26 年５月期 2,016,017 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 27 年５月期１Ｑ 33,481,132 株 26 年５月期 1Ｑ 33,481,706 株

 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であ
ると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予
想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】２
ページ「(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動により、個

人消費に弱さが見られたものの、雇用情勢が改善するなど全体として緩やかな回復基調で推移いたしまし

た。 

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、スマートフォンやタブレット端末の需要が好

調に推移するなど、全体として緩やかな回復が続きました。 

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開

発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の改善に取り組みました。 

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は 110億３千８百万円と前年同四半期比 2.9％の減収となり、

営業利益は７億２千８百万円（前年同四半期比 2.0％増）、経常利益は７億７千２百万円（同 11.6％増）、

四半期純利益は５億円（同 19.7％増）となりました。 

半導体事業部 

当事業部におきましては、生産は堅調に推移いたしました。そうした中で、更なる生産性の向上と原価

低減を推進いたしました。 

産商事業部 

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みましたが、その他の取扱

商品において減収となりました。 

エンジニアリング事業部 

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売

いたしました。 

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。 

(2) 財政状態に関する説明 

当第１四半期会計期間末における総資産は、売上債権の増加等により、前事業年度末と比較して 20 億３

千８百万円増加し、706 億５千５百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の増加等により 19 億１

千８百万円増加し、175 億１千１百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加９千７百万円等に

より、531 億４千３百万円となりました。 

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 

今後の見通しにつきましては、景気は緩やかに回復していくことが期待されるものの、消費税率引き上

げの影響や海外景気の下振れなどが懸念され、予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

また、当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、スマートフォンやタブレット端末、自

動車など幅広い分野で需要が堅調に推移するものと見込まれております。 

このような経営環境のもと、当社といたしましては、より高精度かつ生産性の高い加工プロセスを確立

し競争力の強化を図るとともに、自社製品等の拡販を積極的に進め、業績の向上に努めてまいります。 

なお、未定としておりました平成 27 年５月期の業績予想及び配当予想につきましては、本日、別途「業

績予想及び配当予想に関するお知らせ」にて開示いたしております。通期業績は、売上高 450 億円、営業

利益 26 億６千万円、経常利益 27 億円、当期純利益 15 億７千万円を見込んでおります。 

また、配当金につきましては、中間、期末ともに前期と同額の１株当たり 12 円を予定しております。こ

れにより、年間の配当予想は前期と同様１株当たり 24 円となります。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(会計方針の変更) 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平成 24

年５月 17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本文及び退職給付適用

指針第 67 項本文に掲げられた定めについて当第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費

用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更しま

した。また、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存期間に近似した年数に基づく割引率から、

退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法

へ変更しております。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額

を利益剰余金に加減しております。 

なお、上記の変更による、当第１四半期会計期間の期首の退職給付引当金及び利益剰余金に与える影

響や、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であり

ます。 
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３．四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

    （単位：百万円） 

 
前事業年度 

(平成26年５月31日) 
当第１四半期会計期間 
(平成26年８月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 23,747 24,495 

受取手形及び売掛金 14,787 16,338 

商品及び製品 128 137 

仕掛品 289 343 

原材料及び貯蔵品 1,019 1,098 

その他 920 988 

貸倒引当金 △5 △6 

流動資産合計 40,886 43,396 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 13,116 12,862 

その他（純額） 11,093 10,957 

有形固定資産合計 24,210 23,819 

無形固定資産 760 725 

投資その他の資産    

その他 2,765 2,720 

貸倒引当金 △6 △6 

投資その他の資産合計 2,759 2,714 

固定資産合計 27,730 27,259 

資産合計 68,617 70,655 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 9,788 12,494 

短期借入金 100 100 

未払法人税等 680 58 

引当金 58 365 

その他 3,212 2,761 

流動負債合計 13,840 15,781 

固定負債    

長期借入金 250 225 

退職給付引当金 1,323 1,311 

その他 178 194 

固定負債合計 1,752 1,730 

負債合計 15,593 17,511 
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    （単位：百万円） 

 
前事業年度 

(平成26年５月31日) 
当第１四半期会計期間 
(平成26年８月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 18,824 18,824 

資本剰余金 18,778 18,778 

利益剰余金 18,752 18,849 

自己株式 △3,410 △3,410 

株主資本合計 52,944 53,041 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 79 101 

評価・換算差額等合計 79 101 

純資産合計 53,023 53,143 

負債純資産合計 68,617 70,655 
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(2) 四半期損益計算書

(第１四半期累計期間)
    （単位：百万円） 

 
前第１四半期累計期間 
(自 平成25年６月１日 

 至 平成25年８月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成26年６月１日 
 至 平成26年８月31日) 

売上高 11,373 11,038 

売上原価 10,102 9,725 

売上総利益 1,270 1,313 

販売費及び一般管理費 556 584 

営業利益 714 728 

営業外収益    

受取利息 2 2 

受取配当金 3 4 

為替差益 - 29 

その他 6 6 

営業外収益合計 12 43 

営業外費用    

支払利息 0 0 

為替差損 31 - 

その他 3 0 

営業外費用合計 35 0 

経常利益 692 772 

特別利益    

固定資産売却益 6 2 

受取保険金 - 17 

特別利益合計 6 19 

特別損失    

固定資産除却損 8 0 

特別損失合計 8 0 

税引前四半期純利益 690 790 

法人税、住民税及び事業税 95 35 

法人税等調整額 176 254 

法人税等合計 271 289 

四半期純利益 418 500 
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(3) 四半期財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

該当事項はありません。 

 

(セグメント情報) 

報告セグメントごとの売上高に関する情報 

前第１四半期累計期間（自 平成 25 年６月１日 至 平成 25 年８月 31 日） 
（単位：百万円）  

 
報告セグメント 

 
半導体事業部 産商事業部 

エンジニア 

リング事業部
計 

調整額 
四半期 

損益計算書
計上額 

売上高       

外部顧客への売上高 5,490 5,882 ― 11,373 ― 11,373

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1 ― 460 462 △462 ―

合計 5,492 5,882 460 11,835 △462 11,373

 

当第１四半期累計期間（自 平成 26 年６月１日 至 平成 26 年８月 31 日） 
（単位：百万円）  

 
報告セグメント 

 
半導体事業部 産商事業部 

エンジニア 

リング事業部
計 

調整額 
四半期 

損益計算書
計上額 

売上高       

外部顧客への売上高 5,371 5,666 ― 11,038 ― 11,038

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

0 ― 345 346 △346 ―

合計 5,372 5,666 345 11,385 △346 11,038
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